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1/4,�1/3�デューティ��LCD
ドライバ

LC75829PW

��

LC75829PW�はコントローラによる��で、�	
�の�

���などに�える1/4, 1/3�デューティ��LCD���ドライバ
で、��208�セグメントまでのLCD�を����することがで
きるとともに、��4��までの����ポートも��すること
ができる。また、!"#$を%&しているため、!"�'(
)*、'(+,を-.することができる。

��

•$1/4�デューティ・1/3�バイアス、1/3�デューティ・1/3�バイアス
の01えをシリアルデータにてコントロール45。

♦$1/4�デューティ6：��208�セグメント��45
♦$1/3�デューティ6：��159�セグメント��45

•$シリアルデータの8�は、CCB*フォーマットにてコントロー
ラと;<�(3.3�V�/�5�V�=>)。

•$パワーセーブモードによるバックアップD5およびEセグメ
ントF�GHをシリアルデータにてコントロール45。

•$セグメント��ポート/����ポートの01えをシリアルデ
ータにてコントロール45。(��4��の����ポート)

•$��1CH�のクロック��D5(。

•$コモン,セグメント��
Iのフレーム�
�をシリアルデー
タにてコントロール45。

•$%L!"�Mモード、'Lクロック�Mモードの01えをシ
リアルデータにてコントロール45。

•$��データは、デコーダをNさずに��されるため��Oが
Pい。

•$��をF�GH45なINHQ	(。

•$!"#$%&�(!"�)*、+,%&)。

*Computer�Control�Bus�(CCB)�は、ON�Semiconductor�のオリジナル・バス・
フォーマットであり、バスのアドレスは�てON�Semiconductor�が��して
います。
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MARKING DIAGRAM

See detailed ordering and shipping information on page 22 of
this data sheet.
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��	


��
�� (TA = 25°C, VSS = 0 V)  

�� �� �
 ��� ��

������ VDD max VDD −0.3～+6.5 V

���� VIN1 CE, CL, DI, INH −0.3～+6.5 V

VIN2 OSCI, VDD1, VDD2 −0.3～VDD+0.3

���� VOUT S1～S53, COM1～COM4, P1～P4 −0.3～VDD+0.3 V

���� IOUT1 S1～S52 300 �A

IOUT2 COM1～COM4, S53 3 mA

IOUT3 P1～P4 5

������ Pd max TA = 85�C 200 mW

� !"#$ Topr −40～+85 °C

%&!"#$ Tstg −55～+125 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
('()) 
��*+を,えるストレスは、デバイスにダメージを/える012があります。これらの*+3を,えた45は、デバイスの672を8
ない、ダメージが9じ、:;2に<=を>ぼす012があります。

������ (TA = −40 to +85°C, VSS = 0 V)  

�� �� �
 �� �� �
 ��

���� VDD VDD 4.5 − 6.0 V

���� VDD1 VDD1 − 2/3 VDD VDD V

VDD2 VDD2 − 1/3 VDD VDD

��｢H｣レベル�� VIH1 CE, CL, DI, INH 0.4 VDD − 6.0 V

VIH2 OSCI BCクロック� モード 0.4 VDD − VDD

��｢L｣レベル�� VIL1 CE, CL, DI, INH 0 − 0.2 VDD V

VIL2 OSCI BCクロック� モード 0 − 0.2 VDD

BCクロック� !FG fCK OSCI BCクロック� モード [H 4] 10 300 600 kHz

BCクロックデューテｨ DCK OSCI BCクロック� モード [H 4] 30 50 70 %

データセットアップMN tds CL, DI [H 2] [H 3] 160 − − ns

データホールドMN tdh CL, DI [H 2] [H 3] 160 − − ns

CE ウエイトMN tcp CE, CL [H 2] [H 3] 160 − − ns

CE セットアップMN tcs CE, CL [H 2] [H 3] 160 − − ns

CE ホールﾄﾞMN tch CE, CL [H 2] [H 3] 160 − − ns

｢H｣レベルクロックパルスS t�H CL [H 2] [H 3] 160 − − ns

｢L｣レベルクロックパルスS t�L CL [H 2] [H 3] 160 − − ns

TちUがりMN tr CE, CL, DI [H 2] [H 3] − 160 − ns

TちVがりMN tf CE, CL, DI [H 2] [H 3] − 160 − ns

INH WXえMN tc INH, CE [H 17] [H 18] 10 − − �s

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
('())
YZ� ["を,えるストレスではYZ� 67を\られません。YZ� ["を,えるストレスの]^は、デバイスの:;2に<=を
/える012があります。

http://www.onsemi.jp/


LC75829PW

www.onsemi.jp
3

����� (YZ� ["において)  

�� �� �� �
 �� �� �
 ��

ヒステリシスS VH CE, CL, DI, INH − 0.03VDD − V

��｢H｣レベル�� IIH1 CE, CL, DI, INH VI = 6.0 V − − 5.0 �A

IIH2 OSCI VI = VDD
BCクロック� モ
ード

− − 5.0

��｢L｣レベル�� IIL1 CE, CL, DI, INH VI = 0 V −5.0 − − �A

IIL2 OSCI VI = 0 V
BCクロック� モ
ード

−5.0 − −

��｢H｣レベル�� VOH1 S1～S53 IO = −20 �A VDD − 0.9 − − V

VOH2 COM1～COM4 IO = −100 �A VDD − 0.9 − −

VOH3 P1～P4 IO = −1 mA VDD − 0.9 − −

��｢L｣レベル�� VOL1 S1～S53 IO = 20 �A − − 0.9 V

VOL2 COM1～COM4 IO = 100 �A − − 0.9

VOL3 P1～P4 IO = 1 mA − − 0.9

��`Nレベル��
(Note 1)

VMID1 S1～S53 1/3 バイアス 
IO = ±20 �A

2/3 VDD − 0.9 − 2/3 VDD + 0.9 V

VMID2 S1～S53 1/3 バイアス 
IO = ±20 �A

1/3 VDD − 0.9 − 1/3 VDD + 0.9

VMID3 COM1～COM4 1/3 バイアス 
IO = ±100 �A

2/3 VDD − 0.9 − 2/3 VDD + 0.9

VMID4 COM1～COM4 1/3 バイアス 
IO = ±100 �A

1/3 VDD − 0.9 − 1/3 VDD + 0.9

ab!FG fosc cCabde cCab� モード 240 300 360 kHz

���� IDD1 VDD パワーセーブモード − − 100 �A

IDD2 VDD VDD = 6.0 V
��オープン
cCab� モード

− 800 1600

IDD3 VDD VDD = 6.0 V
��オープン
BCクロック� モ
ード
fCK = 300 kHz
VIH2 = 0.5 VDD
VIL2 = 0.1 VDD

− 800 1600

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
('()) 
ijパラメータは、lmなnoがpいqり、nrされたテストstにuする�vwl2でxしています。yなるstVでij� をzっ
たMには、�vwl2でxしているl2を\られない45があります。
1. VDD1, VDD2�にc{しているバイアス��a9|の}~��は�く。([H�1]を'�)

� 1. 

VDD1

VDD2

VDD

VSS

コモン・セグメントドライバへ

この��は�く
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1. CL�が｢L｣レベルでUVしているWX

� 2. 

tds

IL

VIL1

VIL1

VIH1

V   1

VIH1

50%

VIH

tchtcstcp

tdh

tr tf

CE

CL

DI

1

t�Lt�H

2. CL�が｢H｣レベルでUVしているWX

� 3. 

tds

VIL1

IL

VIL1

VIH1

VIH1

V   1

50%

VIH

tchtcstcp

tdh

trtf

CE

CL

DI

1

t�L t�H

3.'Lクロック�Mモード6のOSCIQ	のクロックタイミング

� 4. 

OSCI

t Lt CKHCK

VIL2
50%
VIH2

fCK �
1

tCKH � tCKL
[kHz]

DCK �

tCKH

tCKH � tCKL
� 100 [%]
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ピン !�

� 5. ピン !�
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161

VDD1

VDD2

VDD LC75829PW
(SQFP64)

(Top View)

VSS

��"#  

��� ��$� "# アクティブ I/O
%��&

の�'

S1/P1～S4/P4
S5～S50

S52

1～4
5～50

55

シリアルデータ��により��された�xデータを�x
するセグメント����である。S1/P1～S4/P4は、コ
ントロールデータにより�|��ポートとして�|する
ことができる。

− O OPEN

COM1～COM3
COM4/S51

54～52
51

コモンドライバ����で、フレーム!FGは

fo[Hz]である。

COM4/S51�は、1/3�デューティM、セグメント��とし
て�|することができる。

− O OPEN

S53/OSCI 60 セグメント����である。コントロールデータによ
りBCクロック� モードを��すると、BCクロッ
ク����として�|することができる。

− I/O OPEN

シリアルデータ��|����で、コントローラと
��する。

GND

CE 62 CE: チップイネーブル H I

CL 63 CL: ��クロック I

DI 64 DI: ��データ − I
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��"# (continued)

���

%��&

の�'I/Oアクティブ"#��$�

INH 61 �x������

� INH = ｢L｣ (VSS)･･･��
S1/P1～S4/P4 = ｢L｣ (VSS)
(��wに�|��ポートを��し、VSSレベルに�
*される。)
S9～S50, S52 = ｢L｣ (VSS)
COM1～COM3 = ｢L｣ (VSS)
COM4/S51 = ｢L｣ (VSS)
S53/OSCI = ｢L｣ (VSS)
(��wにセグメント��を��
し、VSSレベルに�*される。)
cCab� ��
BCクロック����

� INH = ｢H｣ (VDD)･･･��
cCab� �7
(cCab� モードM)
BCクロック���7
(BCクロック� モードM)
ただし、��`にシリアルデータを��することは
�7である。

L I GND

VDD1 57 BCよりLCD���バイアス2/3���]^|。 − I OPEN

VDD2 58 BCよりLCD���バイアス1/3���]^|。 − I OPEN

VDD 56 ��� ��で、4.5�V～6.0�V�を� すること。 − − −

VSS 59 ��� ��で、GND�を��すること。 − − −

ブロック�

S
1/

P
1

S
2/

P
2

S
4/

P
4

S
5

C
E

C
LD
I

C
O

M
4/

S
51

C
O

M
3

C
O

M
2

C
O

M
1

V

V

SS

2

V

DD

1

VDD

INH

S53/OSCI

SHIFT REGISTER

SEGMENT DRIVER & LATCH

CCB INTERFACE

CLOCK

DD

COMMON

GENERATOR

S
52

CONTROL

DRIVER

S
3/

P
3

S
50

REGISTER

� 6. ブロック�
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シリアルデータ()*+

1. 1/4 デューティ6

(1) CL�が｢L｣レベルでUVしているWX

B1B0

D2D101 D50 P1P0DI

CL

CE

000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D51 00 0 EXFPS10 SCOCDNDT 00BUP2PS11 FC0 FC1 FC2D52D47 D48 D49

B1B0

01 D54D53 0000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D104D103 00 0 00 10 0000 0 00 00 00D101 D102D99 D100

0

B1B0

01 D106D105 0000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D152D151 00 0 00 00 100 0 00000 00 0 0 0

0D203

B1B0

01 D154D153 0000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D204 00 0 00 10 100 0 00D208D207D206D205D202D201D200D199

� 7. 

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

52 ビット
コントロールデータ

18 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

52 ビット
�*データ

18 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

48 ビット
�*データ

22 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

56 ビット
�*データ

14 ビット
DD

2 ビット

�: DD ･････ ディレクションデータ
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(2) CL が｢H｣レベルでUVしているWX

FC0 SC

B1B0

D2D100001 0D48D47DI

CL

CE

B3B2 A1A0 A3A2

100 D50D49 D52D51 00 0 P1P0EXFPS11 DTP2 DN BU 00PS10 OCFC1 FC2

0

B1B0

00001 0D100D54D53

B3B2 A1A0 A3A2

100 00 0 00 10D104D103D102D101 0 0 00 0 0 00 00 0D99

0

B1B0

00001 0D152D106D105 D151

B3B2 A1A0 A3A2

100 00 0 00 010 0 00 0 0 0000 00 0 0 0

0

B1B0

00001 0D204D154D153 D203

B3B2 A1A0 A3A2

100 00 0 00 110 0 00 0 0 0D208D207D206D205D202D201D200D199

� 8. 

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

52 ビット
コントロールデータ

18 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

52 ビット
�*データ

18 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

48 ビット
�*データ

22 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

56 ビット
�*データ

14 ビット
DD

2 ビット

�: DD ･････ ディレクションデータ

• CCB�アドレス 「41H」

• D1～D208 ��データ

• PS10, PS11 ����ポート(P1)のD5]^コントロールデータ

• EXF 'Lクロック�M�
�]^コントロールデータ

• P0～P2 セグメント��ポート/����ポート01えコントロールデータ

• DT� 1/4�デューティ・1/3�バイアス��、1/3�デューティ・1/3�バイアス��の01えコン
トロールデータ

• DN� S52�Q	、S53/OSCI�Q	の_`]^コントロールデータ

• FC0～FC2� コモン，セグメント��
Iのフレーム�
�]^コントロールデータ

• OC� %L!"�Mモード，'Lクロック�Mモード01えコントロールデータ

• SC� セグメントのbH，GHコントロールデータ

• BU� ;cモード，パワーセーブモードのコントロールデータ
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2. 1/3�デューティ6

(1)�CL�が｢L｣レベルでUVしているWX

B1B0

D2D101 D50 P1P0DI

CL

CE

000 D53100

B3B2 A1A0 A3A2

D51 0D54 0 EXFPS10 SCOCDNDT 00BUP2PS11 FC0 FC1 FC2D52D47 D48 D49

B1B0

01 D56D55 0000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D106D105 00 0 00 10 0000 0 00 0D107 0D108D103 D104D101 D102

0

B1B0

01 D110D109 0000 0100

B3B2 A1A0 A3A2

D156D155 00 0 00 00 100 0 00000 0D157 D158 D159 0

� 9. 

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

54 ビット
コントロールデータ

16 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

54 ビット
�*データ

16 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

51 ビット
�*データ

19 ビット
DD

2 ビット

�: DD ･････ ディレクションデータ
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(2) CL が｢H｣レベルでUVしているWX

FC0 SC

B1B0

D2D100001 D53D48D47DI

CL

CE

B3B2 A1A0 A3A2

100 D50D49 D52D51 0D54 0 P1P0EXFPS11 DTP2 DN BU 00PS10 OCFC1 FC2

0

B1B0

00001 D107D102D56D55

B3B2 A1A0 A3A2

100 0D108 0 00 10D106D105D104D103 0 0 00 0 0 00 00 0D101

0

B1B0

00001 0D156D110D109 D155

B3B2 A1A0 A3A2

100 00 0 00 010 0 00 0 0 0000 0D157 D158 D159 0

� 10. 

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

54 ビット
コントロールデータ

16 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

54 ビット
�*データ

16 ビット
DD

2 ビット

CCB アドレス

8 ビット
�xデータ

51 ビット
�*データ

19 ビット
DD

2 ビット

�: DD ･････ ディレクションデータ

• CCB�アドレス 「41H」

• D1～D159� ��データ

• PS10, PS11� ����ポート(P1)のD5]^コントロールデータ

• EXF� 'Lクロック�M�
�]^コントロールデータ

• P0～P2� セグメント��ポート/����ポート01えコントロールデータ

• DT� 1/4�デューティ・1/3�バイアス��、1/3�デューティ・1/3�バイアス��の01えコン
トロールデータ

• DN S52 Q	、S53/OSCI Q	の_`]^コントロールデータ

• FC0～FC2 コモン，セグメント��
Iのフレーム�
�]^コントロールデータ

• OC %L!"�Mモード，'Lクロック�Mモード01えコントロールデータ

• SC セグメントのbH，GHコントロールデータ

• BU ;cモード，パワーセーブモードのコントロールデータ
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シリアルデータ()%

1. 1/4 デューティ6
♦$153�セグメントdeで��するWX
シリアルデータは288�ビットをghすること。

� 11. 

D2D1 D47

D105

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D48 D49 D50 D51 0 0 0 0 PS11 FC0EXF P0 P1 P2 DT DN FC1 FC2 OC SC BU 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D53

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D106

D54 D99 D100 D101 D102

D151 D152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PS10

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

D52

D103 D104

D1531 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D154 D199 D204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0

D208D207D206D205D203D202D201D200

8 ビット 72 ビット

♦$153�セグメントijで��するWX
シリアルデータは��するセグメント�によって、72�ビット，144�ビット，216�ビットをghすること。
ただし、klのシリアルデータ(��データD1～D52，コントロールデータ)はmずghすること。

� 12. 

D2D1 D471 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D48 D49 D50 D51 0 0 0 0 PS11 FC0EXF P0 P1 P2 DT DN FC1 FC2 OC SC BU 0 0PS10D52

8 ビット 72 ビット

2. 1/3 デューティ6
♦$109�セグメントdeで��するWX
シリアルデータはE216�ビットをghすること。

� 13. 

D2D1 D47

D109

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D48 D49 D50 D51 D53 D54 0 0 FC0EXF P0 P1 P2 DT DN FC1 FC2 OC SC BU 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D55

1 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D110

D56 D101 D102 D103 D104

D155 D156

D107 D108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PS10

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

D52

D105 D106

D157 D158 D159 0

8 ビット 72 ビット

PS11

♦$109�セグメントijで��するWX
シリアルデータは��するセグメント�によって、72�ビット，144�ビットをghすること。
ただし、klのシリアルデータ(��データD1～D54，コントロールデータ)はmずghすること。

� 14. 

D2D1 D471 0 0 0 0 0 1 0

B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3

D48 D49 D50 D51 D53 D54 0 0 PS11 FC0EXF P0 P1 P2 DT DN FC1 FC2 OC SC BU 0 0PS10D52

8 ビット 72 ビット

http://www.onsemi.jp/
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コントロールデータの"#

1. PS10, PS11�･･･�����ポート(P1)のD5]^コントロールデータ
このコントロールデータにより、����ポートP1�のクロック��D5、����D5（｢H｣または｢L｣
レベルの��)の]^をoう。

PS10 PS11 ��()ポート(P1)の,-

0 0 �|��67(｢H｣または｢L｣レベルの��)

1 0 クロック��67(クロック!FGfosc/2,fCK/2)

0 1 クロック��67(クロック!FGfosc/8,fCK/8)

�: (PS10,PS11) = (1,1)を¢*した45には、�|��67(｢H｣または｢L｣レベルの��)を��する。

2. EXF�･･･�'Lクロック�M�
�]^コントロールデータ
このコントロールデータにより、'Lクロック�Mモード6(OC = ｢1｣)のOSCI�Q	に8�する'Lクロッ
クの�M�
�を]^する。ただし、このデータは、'Lクロック�Mモード(OC = ｢1｣)が]^されたW
Xにpqである。

EXF ./クロック��+01 fCK [kHz]

0 fCK1 = 300 [kHz] typ

1 fCK2 = 38 [kHz] typ

3. P0～P2�･･･�セグメント��ポート/����ポートの01えコントロールデータ
このコントロールデータにより、��Q	S1/P1～S4/P4�のセグメント��ポート/����ポートの01
えをoう。

コントロールデータ ()��の23

P0 P1 P2 S1/P1 S2/P2 S3/P3 S4/P4

0 0 0 S1 S2 S3 S4

0 0 1 P1 S2 S3 S4

0 1 0 P1 P2 S3 S4

0 1 1 P1 P2 P3 S4

1 0 0 P1 P2 P3 P4

�: Sn (n = 1～4)：セグメント��ポート

Pn (n = 1～4)：�|��ポート

�: (P0,P1,P2) = (1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)を¢*した45には、S1/P1～S4/P4��は、�てセグメント��ポートを��する。

また、����ポートをrsしたWX、��Q	と��データとの=>を�すとdkのようになる。

()��

�4する56データ

1/4 デューティ& 1/3 デューティ&

S1/P1 D1 D1

S2/P2 D5 D4

S3/P3 D9 D7

S4/P4 D13 D10

tえば、1/4�デューティのWXについて、��Q	S4/P4�が����ポートとしてrsされているWX、��
データD13 = ｢1｣の6、��Q	S4/P4�は｢H｣(VDD)を��し、D13 = ｢0｣の6、��Q	S4/P4�は｢L｣(VSS)を��
する。
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4. DT�･･･�1/4�デューティ・1/3�バイアス��，1/3�デューティ・1/3�バイアス��の01えコントロールデータ
このコントロールデータにより、LCD�の1/4�デューティ・1/3�バイアス��，1/3�デューティ・1/3�バイア
ス��の01えをoう。

DT 7�8+ COM4/S51 ��の23

0 1/4 デューティ・1/3 バイアス��¤¥ COM4

1 1/3 デューティ・1/3 バイアス��¤¥ S51

�: COM4：コモン��

S51：セグメント��

5. DN�･･･�S52�Q	、S53/OSCI�Q	の_`]^コントロールデータ
このコントロールデータにより、S52�Q	、S53/OSCI�Q	の_`]^をoう。

DN

56セグメント1 ��の23

1/4 デューティ& 1/3 デューティ& S52 S53/OSCI

0 ��200 セグメント ��153 セグメント “L” (VSS) “L” (VSS)/OSCI

1 ��208 セグメント ��159 セグメント S52 S53/OSCI

�: ｢L｣(VSS) ：｢L｣(VSS)レベル��
S52 ：セグメント��

｢L｣(VSS)/OSCI ：cCab� モード(OC = ｢0｣)M、｢L｣(VSS)レベル��。

：BCクロック� モード(OC = ｢1｣)M、BCクロック��。

S53/OSCI ：cCab� モード(OC = ｢0｣)M、セグメント��。

：BCクロック� モード(OC = ｢1｣)M、BCクロック��。

6. FC0～FC2�･･･�コモン，セグメント��
Iのフレーム�
�]^コントロールデータ
このコントロールデータにより、コモン，セグメント��
Iのフレーム�
�の]^をoう。

コントロールデータ フレーム+01 fo [Hz]

FC0 FC1 FC2

?/9:��モード

(コントロールデータOC = ｢0｣
fosc = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢0｣, fCK1 = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢1｣, fCK2 = 38 [kHz]typ)

0 0 0 fosc/6144 fCK1/6144 fCK2/768

0 0 1 fosc/4608 fCK1/4608 fCK2/576

0 1 0 fosc/3072 fCK1/3072 fCK2/384

0 1 1 fosc/2304 fCK1/2304 fCK2/288

1 0 0 fosc/1536 fCK1/1536 fCK2/192

1 0 1 fosc/1152 fCK1/1152 fCK2/144

1 1 0 fosc/768 fCK1/768 fCK2/96

�: (FC0,FC1,FC2) = (1,1,1)を¢*した45には、(FC0,FC1,FC2) = (0,1,0)¢*Mのフレーム!FG(fosc/3072, fCK1/3072, fCK2/384)
を��する。

7. OC�･･･�%L!"�Mモード，'Lクロック�Mモード01えコントロールデータ
このコントロールデータにより、%L!"�Mモード，'Lクロック�Mモードをrsする。

OC A=クロック��モード B()��(S53/OSCI)の23

0 cCab� モード S53

1 BCクロック� モード OSCI

�: S53：セグメント��

OSCI：BCクロック��

http://www.onsemi.jp/
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8. SC�･･･�セグメントのbH,GHコントロールデータ
このコントロールデータにより、セグメントのbH,GHのコントロールをoう。

SC 5623

0 ��

1 ��

ただし、SC = ｢1｣によるGHとは、セグメント��Q	からGH
Iが��されることによるGHである。

9. BU�･･･�;cモード,パワーセーブモードのコントロールデータ
このコントロールデータにより、;cモード,パワーセーブモードのコントロールをoう。

BU モード

0 ¦§モード

1 パワーセーブモード

(cCab� モード(OC = ｢0｣)M、cCabdeのabが��し(S53/OSCI���はセグメント��を��)、BCク
ロック� モード(OC = ｢1｣)M、BCクロックの¨:を��する(S53/OSCI���はBCクロック��を��)。また、
コモン，セグメント����がVSS�レベルになる。ただし、����S1/P1～S4/P4�は、コントロールデータP0～P2�
により�|��ポートとして�|することができる。(�|��ポートP1�は、クロック��として�|ª�)).
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56データと()��との�4(1/4 デューティ&)

()�� COM1 COM2 COM3 COM4

S1/P1 D1 D2 D3 D4

S2/P2 D5 D6 D7 D8

S3/P3 D9 D10 D11 D12

S4/P4 D13 D14 D15 D16

S5 D17 D18 D19 D20

S6 D21 D22 D23 D24

S7 D25 D26 D27 D28

S8 D29 D30 D31 D32

S9 D33 D34 D35 D36

S10 D37 D38 D39 D40

S11 D41 D42 D43 D44

S12 D45 D46 D47 D48

S13 D49 D50 D51 D52

S14 D53 D54 D55 D56

S15 D57 D58 D59 D60

S16 D61 D62 D63 D64

S17 D65 D66 D67 D68

S18 D69 D70 D71 D72

S19 D73 D74 D75 D76

S20 D77 D78 D79 D80

S21 D81 D82 D83 D84

S22 D85 D86 D87 D88

S23 D89 D90 D91 D92

S24 D93 D94 D95 D96

S25 D97 D98 D99 D100

S26 D101 D102 D103 D104

()�� COM1 COM2 COM3 COM4

S27 D105 D106 D107 D108

S28 D109 D110 D111 D112

S29 D113 D114 D115 D116

S30 D117 D118 D119 D120

S31 D121 D122 D123 D124

S32 D125 D126 D127 D128

S33 D129 D130 D131 D132

S34 D133 D134 D135 D136

S35 D137 D138 D139 D140

S36 D141 D142 D143 D144

S37 D145 D146 D147 D148

S38 D149 D150 D151 D152

S39 D153 D154 D155 D156

S40 D157 D158 D159 D160

S41 D161 D162 D163 D164

S42 D165 D166 D167 D168

S43 D169 D170 D171 D172

S44 D173 D174 D175 D176

S45 D177 D178 D179 D180

S46 D181 D182 D183 D184

S47 D185 D186 D187 D188

S48 D189 D190 D191 D192

S49 D193 D194 D195 D196

S50 D197 D198 D199 D200

S52 D201 D202 D203 D204

S53/OSCI D205 D206 D207 D208

�: S1/P1～S4/P4 ��, S53/OSCI ��はセグメント��が��されている45である。

たとえば、��Q	S21�のWX、dkのようになる。

56データ

()��(S21)の23D81 D82 D83 D84

0 0 0 0 COM1,2,3,4 にuするLCD セグメントが��

0 0 0 1 COM4 にuするLCD セグメントが��

0 0 1 0 COM3 にuするLCD セグメントが��

0 0 1 1 COM3,4 にuするLCD セグメントが��

0 1 0 0 COM2 にuするLCD セグメントが��

0 1 0 1 COM2,4 にuするLCD セグメントが��

0 1 1 0 COM2,3 にuするLCD セグメントが��

0 1 1 1 COM2,3,4 にuするLCD セグメントが��

1 0 0 0 COM1 にuするLCD セグメントが��

1 0 0 1 COM1,4 にuするLCD セグメントが��

1 0 1 0 COM1,3 にuするLCD セグメントが��

1 0 1 1 COM1,3,4 にuするLCD セグメントが��

1 1 0 0 COM1,2 にuするLCD セグメントが��

1 1 0 1 COM1,2,4 にuするLCD セグメントが��

1 1 1 0 COM1,2,3 にuするLCD セグメントが��

1 1 1 1 COM1,2,3,4 にuするLCD セグメントが��
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56データと()��との�4(1/3 デューティ&)

()�� COM1 COM2 COM3

S1/P1 D1 D2 D3

S2/P2 D4 D5 D6

S3/P3 D7 D8 D9

S4/P4 D10 D11 D12

S5 D13 D14 D15

S6 D16 D17 D18

S7 D19 D20 D21

S8 D22 D23 D24

S9 D25 D26 D27

S10 D28 D29 D30

S11 D31 D32 D33

S12 D34 D35 D36

S13 D37 D38 D39

S14 D40 D41 D42

S15 D43 D44 D45

S16 D46 D47 D48

S17 D49 D50 D51

S18 D52 D53 D54

S19 D55 D56 D57

S20 D58 D59 D60

S21 D61 D62 D63

S22 D64 D65 D66

S23 D67 D68 D69

S24 D70 D71 D72

S25 D73 D74 D75

S26 D76 D77 D78

S27 D79 D80 D81

()�� COM1 COM2 COM3

S28 D82 D83 D84

S29 D85 D86 D87

S30 D88 D89 D90

S31 D91 D92 D93

S32 D94 D95 D96

S33 D97 D98 D99

S34 D100 D101 D102

S35 D103 D104 D105

S36 D106 D107 D108

S37 D109 D110 D111

S38 D112 D113 D114

S39 D115 D116 D117

S40 D118 D119 D120

S41 D121 D122 D123

S42 D124 D125 D126

S43 D127 D128 D129

S44 D130 D131 D132

S45 D133 D134 D135

S46 D136 D137 D138

S47 D139 D140 D141

S48 D142 D143 D144

S49 D145 D146 D147

S50 D148 D149 D150

S51/COM4 D151 D152 D153

S52 D154 D155 D156

S53/OSCI D157 D158 D159

�: S1/P1～S4/P4���, S51/COM4���, S53/OSCI���はセグメント��が��されている45である。

たとえば、��Q	S21 のWX、dkのようになる。

56データ

()��(S21)の23D61 D62 D63

0 0 0 COM1,2,3 にuするLCD セグメントが��

0 0 1 COM3 にuするLCD セグメントが��

0 1 0 COM2 にuするLCD セグメントが��

0 1 1 COM2,3 にuするLCD セグメントが��

1 0 0 COM1 にuするLCD セグメントが��

1 0 1 COM1,3 にuするLCD セグメントが��

1 1 0 COM1,2 にuするLCD セグメントが��

1 1 1 COM1,2,3 にuするLCD セグメントが��

http://www.onsemi.jp/
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()0*(1/4 デューティ, 1/3 バイアス>?8+)

� 15. 

COM3

COM2

COM1

COM4

VDD1
VDD2

fo[Hz]

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

VDD1
VDD2

VDD

0V

COM1,2,3,4 にuするLCD セグメントが

すべて��する45のLCD ドライバ��

COM1 にuするLCD セグメントのみが

��する45のLCD ドライバ��

COM2 にuするLCD セグメントのみが

��する45のLCD ドライバ��

COM1,2 にuするLCD セグメントが

��する45のLCD ドライバ��

COM3 にuするLCD セグメントのみが

��する45のLCD ドライバ��

COM1,3 にuするLCD セグメントが

��する45のLCD ドライバ��

COM2,3 にuするLCD セグメントが

��する45のLCD ドライバ��

COM1,2,3 にuするLCD セグメントが

��する45のLCD ドライバ��

COM4 にuするLCD セグメントのみが

��する45のLCD ドライバ��

COM2,4 にuするLCD セグメントが

��する45のLCD ドライバ��

COM1,2,3,4 にuするLCD セグメントが

すべて��する45のLCD ドライバ��

コントロールデータ フレーム+01 fo [Hz]

FC0 FC1 FC2

?/9:��モード

(コントロールデータOC = ｢0｣
fosc = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢0｣, fCK1 = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢1｣, fCK2 = 38 [kHz]typ)

0 0 0 fosc/6144 fCK1/6144 fCK2/768

0 0 1 fosc/4608 fCK1/4608 fCK2/576

0 1 0 fosc/3072 fCK1/3072 fCK2/384

0 1 1 fosc/2304 fCK1/2304 fCK2/288

1 0 0 fosc/1536 fCK1/1536 fCK2/192

1 0 1 fosc/1152 fCK1/1152 fCK2/144

1 1 0 fosc/768 fCK1/768 fCK2/96

�: (FC0,FC1,FC2) = (1,1,1)を¢*した45には、(FC0,FC1,FC2) = (0,1,0)¢*Mのフレーム!FG(fosc/3072, fCK1/3072, fCK2/384)
を��する。
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()0*（1/3Eデューティ，1/3Eバイアス>?8+）

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1
VDD

0V

VDD2
VDD1

0V

fo[Hz]

VDD

COM3

COM2

COM1

COM1,2,3 にuするLCD セグメントが

すべて��する45のLCD ドライバ��

COM1 にuするLCD セグメント

のみ��する45のLCD ドライバ��

COM2 にuするLCD セグメント

のみ��する45のLCD ドライバ��

COM1,2 にuするLCD セグメント

が��する45のLCD ドライバ��

COM3 にuするLCD セグメント

のみ��する45のLCD ドライバ��

COM1,3 にuするLCD セグメント

が��する45のLCD ドライバ��

COM2,3 にuするLCD セグメント

が��する45のLCD ドライバ��

COM1,2,3 にuするLCD セグメントが

すべて��する45のLCD ドライバ��

� 16. 

コントロールデータ フレーム+01 fo [Hz]

FC0 FC1 FC2

?/9:��モード

(コントロールデータOC = ｢0｣
fosc = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢0｣, fCK1 = 300 [kHz]typ)

./クロック��モード

(コントロールデータOC = ｢1｣,
EXF = ｢1｣, fCK2 = 38[kHz]typ)

0 0 0 fosc/6144 fCK1/6144 fCK2/768

0 0 1 fosc/4608 fCK1/4608 fCK2/576

0 1 0 fosc/3072 fCK1/3072 fCK2/384

0 1 1 fosc/2304 fCK1/2304 fCK2/288

1 0 0 fosc/1536 fCK1/1536 fCK2/192

1 0 1 fosc/1152 fCK1/1152 fCK2/144

1 1 0 fosc/768 fCK1/768 fCK2/96

�: (FC0,FC1,FC2) = (1,1,1)を¢*した45には、(FC0,FC1,FC2) = (0,1,0)¢*Mのフレーム!FG(fosc/3072, fCK1/3072, fCK2/384)
を��する。
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INHと56コントロールについて

�uv86、LSI�%Lのデータ(1/4�デューティ6：��データD1～D208＋コントロールデータ、1/3�デュー
ティ6：��データD1～D159＋コントロールデータ)はx^となっているので、�uv8と
6にINH = ｢L｣と
することにより、��をGHし(S1/P1～S4/P4, S5～S50, COM1～COM3, COM4/S51, S52, S53/OSCI･･･VSS�レベ

ル)、このyz{にコントローラよりシリアルデータをghし、|}~INH=｢H｣とすることにより、����
�を�Vできる。([l�17], [l�18]を��)

• 1/4 デューティ6

� 17. 

t1 > 1 ms
t2 > 0
tc … 10 �s min

«:

V

t2

DD

CE

INH
V 1

tc

V

IL

1

t1

IL

cCデータ

cCデータ (D53～D104)

cCデータ (D105～D152)

cCデータ (D153～D208) ª* ¬*

ª* ¬*

ª* ¬*

�xデータ,

コントロールデータ��

ª* ¬*

ª*

ª*

ª*

ª*
D1～D52, PS10, PS11,
EXF, P0～P2, DT, DN,
FC0～FC2, OC, SC, BU

• 1/3 デューティ6

� 18. 

V

t2

DD

CE

INH
V 1

tc

V

IL

1

t1

IL

t1 > 1 ms
t2 > 0
tc … 10 �s min

«:

cCデータ

cCデータ (D55～D108)

cCデータ (D109～D159) ª* ¬*

ª* ¬*

ª* ¬*

ª*

ª*

ª*

�xデータ,

コントロールデータ��D1～D54, PS10, PS11,
EXF, P0～P2, DT, DN,
FC0～FC2, OC, SC, BU
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コントローラによる56データ()&のCD>

LC75829�は、1/4�デューティ6、��データ(D1～D208)を4�#に�けてghし、1/3�デューティ6、��デー
タ(D1～D159)を3�#に�けてghしているので、��の��e30[ms]d%にEての��データをghすること
を��する。

S53/OSCI�Q	の��#$について
1.%L!"�Mモード（コントロールデータOC = ｢0｣）
%L!"�MモードをrsしたWXは、S53/OSCI�Q	をLCD�パネルへ��すること。

� 19. 

LCD パネルへOSCI/S53

2.'Lクロック�Mモード(コントロールデータOC = ｢1｣)
'Lクロック�MモードをrsしたWXは、S53/OSCI�Q	と'Lクロック��Q	('L!"�)とのzに
����)*Rg (2.2～22�k�)を��すること。また、このときの)*�は'Lクロック��Q	の�+�
��により�^し、さらに、'Lクロック
Iが�きくくずれないことも��すること。

� 20. 

BCクロック���� OSCI/S53

BCab­ Rg

�: BCクロック����の����3 > (VDD / Rg)

3.i��6の��
S53/OSCI�Q	を��しないWXは、%L!"�Mモード(コントロールデータOC = ｢0｣）をrsし、
OPEN�にすること。

� 21. 

OPENOSCI/S53

http://www.onsemi.jp/


LC75829PW

www.onsemi.jp
21

4�KE% 1
1/4 デューティ・1/3 バイアス

� 22. 

(P4)

(P2)

(P1)

DI
CL
CE
INH

V 1

OSCI/S53

S51/COM4

S52

S5

P4/S4

P2/S2
P1/S1

COM3
COM2
COM1VDD

VDD2

VSS
C

DD

+5V

C

(P3)

P3/S3

S50

C ≥ 0.047 �F

(Note 2)

(Note 3)

コントロ

ーラより

LC
D
パ
ネ
ル

(�
�

20
8セ

グ
メ
ン
ト

)

�|��ポート

バックライトの

コントロールなど

に�|

4�KE% 2
1/3 デューティ・1/3 バイアス

� 23. 

(P4)

(P2)

(P1)

DI
CL
CE
INH

V 1

OSCI/S53

COM4/S51

S52

S5

P4/S4

P2/S2

P1/S1
COM3
COM2
COM1V

DD

V

DD

2

VSS
C

DD

+5V

C

(P3)

P3/S3

S50

C ≥ 0.047 �F

(Note 2)

(Note 3)

コントロ

ーラより

LC
D
パ
ネ
ル

(�
�

15
9セ

グ
メ
ン
ト

)

�|��ポート

バックライトの

コントロールなど

に�|

2. コントローラと��する��(CE,CL,DI,INH)は、3.3�V/5�V�u®。
3. cCab� モードMは、S53/OSCI���をLCD�パネルへ��し、BCクロック� モードMは、S53/OSCI���とBCクロック��
��(BCab­)とのNに��%¯��Rg(2.2～22�k�)を��すること。(S53/OSCI���の!°deについてを'�)
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ORDERING INFORMATION

Device Package Shipping (Qty / Packing)†

LC75829PW−H SPQFP64 10x10 / SQFP64
(Pb−Free / Halogen Free)

800 / Tray JEDEC

LC75829PWH−H SPQFP64 10x10 / SQFP64
(Pb−Free / Halogen Free)

50 / Tray Foam

†テープ&リール±²(ij³´¤µ,�テープサイズ¶む)に·する¸¹については、Tape�and�Reel�Packaging�Specificationsパンフレット
(BRD8011/D)をご'�ください。

http://www.onsemi.jp/
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BRD8011-D.PDF
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CASE 131AK
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XXXXX = Specific Device Code
Y = Year
M = Month
DDD = Additional Traceability Data

GENERIC MARKING DIAGRAM*

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
Pb−Free indicator, “G” or microdot “ �”,
may or may not be present.
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MECHANICAL CASE OUTLINE

PACKAGE DIMENSIONS

ON Semiconductor and          are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba ON Semiconductor or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
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the suitability of its products for any particular purpose, nor does ON Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically
disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. ON Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the
rights of others.
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(Unit: mm)

11.40

11
.4

0

0.280.50

1.
00

SOLDERING FOOTPRINT*

NOTE: The measurements are not to guarantee but for reference only.

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
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disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. ON Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the
rights of others.
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onsemi,  , and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba “onsemi” or its affiliates
and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property.
A listing of onsemi’s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. onsemi reserves the right to make changes at any time to any
products or information herein, without notice. The information herein is provided “as−is” and onsemi makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the
information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does onsemi assume any liability arising out of the application or use
of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products
and applications using onsemi products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information
provided by onsemi. “Typical” parameters which may be provided in onsemi data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may
vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. onsemi does not convey any license
under any of its intellectual property rights nor the rights of others. onsemi products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems
or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should
Buyer purchase or use onsemi products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold onsemi and its officers, employees, subsidiaries, affiliates,
and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death
associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that onsemi was negligent regarding the design or manufacture of the part. onsemi is an Equal
Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

ADDITIONAL INFORMATION
TECHNICAL PUBLICATIONS:
Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation
onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: www.onsemi.com/support
For additional information, please contact your local Sales Representative at
www.onsemi.com/support/sales
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https://www.onsemi.com/design/resources/technical-documentation
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https://www.onsemi.com/support?utm_source=techdocs&utm_medium=pdf
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